
 

 
 
 

LES SUBSRATS AVANCES DE SOITEC SONT PRESENTS DANS PLUS DE LA MOITIE 
DES SMARTPHONES ET TABLETTES TACTILES FABRIQUES AUJ OURD’HUI 

 
Ces substrats innovants permettent la fabrication de circuits intégrés basse consommation et haute 

performance utilisés dans les produits électroniques grand public 
 

Bernin, le 4  Février 2013 –Soitec (Euronext), leader mondial de la génération et de la production de 
matériaux semi-conducteurs d’extrêmes performances pour l’électronique et l’énergie, estime que ses 
substrats avancés utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs pour applications mobiles sont 
présents dans au moins 50 % des smartphones et tablettes tactiles fabriqués aujourd’hui. Cette 
utilisation de la technologie Soitec, démontre son rôle important dans les produits fabriqués en grandes 
quantités, où le coût est un paramètre critique, tels que les téléphones cellulaires, les tablettes tactiles 
et autres marchés en rapide essor impliquant des appareils mobiles connectés à Internet. 
 
Le nombre de plaques pour applications RF (radiofréquences) livrées par Soitec a augmenté de 400 % 
au cours des deux dernières années. À la fin de son exercice fiscal (d’avril 2012 à mars 2013), Soitec 
aura ainsi livré plus de 200.000 plaques destinées aux fabricants de semi-conducteurs pour 
applications mobiles. Ces plaques produiront à leur tour environ 2,5 milliards de circuits RF, ce qui 
représente la moitié des 600 millions de smartphones et 100 millions de tablettes qui devraient être 
fabriqués cette année, selon les prévisions du marché. 
 
Les analystes estiment que la plupart des circuits RF que l’on trouve actuellement dans les 
smartphones et les tablettes reposent sur des substrats avancés, de type silicium sur saphir (BSOS), 
silicium sur isolant (SOI) haute résistivité (HR), ou arséniure de gallium (AsGa). Ces substrats 
innovants sont utilisés en production pour fabriquer des commutateurs et des adaptateurs d’antenne, 
des amplificateurs de puissance, ainsi que des circuits wifi. Soitec propose à un prix compétitif ces 
différents substrats RF d’extrêmes performances qui répondent aux exigences des circuits intégrés 
pour smartphones haut de gamme, tels que la linéarité, la haute mobilité et l’isolation. 
 
« Le marché des applications RF représente environ 30 % de nos activités microélectroniques. La 
présence de nos technologies sur les marchés des smartphones et autres produits de communications 
mobiles démontre que nos substrats avancés sont très concurrentiels dans des applications grand 
public où le coût constitue un critère décisif », a déclaré Paul Boudre, Directeur général délégué 
(COO) de Soitec. « Nos futurs produits continueront à favoriser l’innovation au meilleur coût pour les 
marchés des communications mobiles de demain. » 
 
Les substrats haute résistivité Wave SOI™, les plaques épitaxiales AsGa, les substrats BSOS et autres 
technologies brevetées de transfert de couches de Soitec présentent de nombreux avantages pour les 
applications RF. Ces substrats innovants permettent en effet d’intégrer davantage de fonctionnalités 
disponibles dans des circuits intégrés de plus petites dimensions, d’abaisser la consommation 
d’énergie pour prolonger l’autonomie de la batterie dans les applications électroniques portables et 
d’augmenter les performances, avec notamment un débit et une portée accrus. 
 



À propos de Soitec 

Soitec (Euronext Paris) est une entreprise industrielle internationale dont le cœur de métier est  la 
génération et la production de matériaux semi-conducteurs d’extrêmes performances. Ses produits, des 
substrats pour circuits intégrés (notamment à base de SOI - Silicium On Insulator) et des systèmes 
photovoltaïques à concentration (CPV), ses technologies Smart Cut™, Smart Stacking™ et 
Concentrix™ ainsi que son expertise en épitaxie en font un leader mondial. Soitec relève les défis de 
performance et d’efficacité énergétique pour une large palette d’applications destinées aux marchés de 
l’informatique, des télécommunications, de l’électronique automobile, de l’éclairage et des centrales 
solaires à forte capacité. Soitec a aujourd’hui des implantations industrielles et des centres de R&D en 
France, à Singapour, en Allemagne et aux Etats-Unis. Des informations complémentaires sont 
disponibles sur le site Internet www.soitec.com. 
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